X2-BMP-3x
MAGISTRALE

Nr katalogowe: 30321, 30322, 30323, 30324, 30325
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Widok magistrali X2-BMP-3B
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Rodzina magistral X2-BMP-3x przeznaczona jest do rutowania sygnatéw dla modutdw. Stosowane sg w
systemach stacyjnych oraz liniowych sterowania ruchem kolejowym.




PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

Zakres temperatur pracy: -10°C +70°C

-40°C +85°C (opcjonalnie)
Wilgotnos$¢ wzgledna: do 95%
Zasilanie urzadzen: nie wymaga zasilania

ODMIANY MAGISTRALI:

Magistrala X2-BMP-3A jest pasywnym elektrycznie uktadem umozliwiajacym
minimalizacje kablowania podczas podiaczania ukfadéw typu: X2-CMP-2A, X2-CMP-2P,
X2-CMP-2RZ i innych kompatybilnych, do obwoddw zewnetrznych. Utatwia

X2-BMP-3A rozprowadzenie zasilan, sygnatdw diagnostycznych, jak réwniez podpiecie obwoddéw
wykonawczych. Wykonana jest w dwoch wersjach: X2-BMP-3AN - magistrala nadrzedna
(z procesorem) i X2-BMP-3AP - magistrala podrzedna (bez procesora).
Wymiary: 129,5x193,5 mm.
Powyzej widok karty X2-BMP-3A.

Magistrala X2-BMP-3B jest pasywnym elektrycznie uktadem umozliwiajacym
minimalizacje kablowania podczas podtaczania uktaddw typu: X2-CMP-2A i innych
kompatybilnych, do obwoddw zewnetrznych. Utatwia rozprowadzenie zasilan, sygnatow
diagnostycznych, jak réwniez podpiecie obwodéw wykonawczych.

Wymiary: 129,5x123,5 mm.

Powyzej widok karty X2-BMP-3AB.

X2-BMP-3B

Magistrala X2-BMP-3D jest pasywnym elektrycznie uktadem umozliwiajacym

minimalizacje kablowania podczas podiaczania uktaddw typu: X2-CMP-ZWR i innych
X2-BMP-3D kompatybilnych, do obwoddw zewnetrznych. Utatwia rozprowadzenie zasilan, sygnatéw

diagnostycznych.

Wymiary 129,5x123,5mm.

Magistrala X2-BMP-3E jest pasywnym elektrycznie uktadem umozliwiajgcym

minimalizacje kablowania podczas podfaczania uktaddw typu: X2-CMP-ZWR i innych
X2-BMP-3E kompatybilnych, do obwoddw zewnetrznych. Utatwia rozprowadzenie zasilan, sygnatow

diagnostycznych, jak réwniez podpiecie obwodéw wykonawczych.

Wymiary 129,5x121,9 mm.

OPCJA WYKONANIA:

Conformal coating - zabezpieczenie przed oddziatywaniem $rodowiska agresywnego

Rail-Mil Computers Sp. z 0.0. Sp. komandytowa

ul. Kosmatki 82 tel. +48 222 099 450
rai I-mil .eu 03-982 Warszawa fax: +48 222 099 455
www.rail-mil.eu biuro@rail-mil.eu

Wszystkie znaki towarowe i nazwy firm zostaty uzyte jedynie w celu informacyjnym i sa wytaczng wtasnoscig tychze firm.
Katalog ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rail-Mil Computers zastrzega sobie prawo do zmian.




